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DESCRIPCION
Procedimiento para la fabricacion de plantillas perforadas o perforadas parcialmente con relieve

La invencioén se refiere a un procedimiento para la fabricacion de plantillas perforadas o parcialmente perforadas, que en
su lado superior presentan un relieve con una multiplicidad de aberturas cuyos contornos se corresponden con un motivo
deseado, asi como plantillas semejantes.

Por el documento EP 1 884 582 B1 ya se conoce un procedimiento para la fabricacion de una plantilla o un tamiz, en el
que en primer lugar se facilita un cuerpo de tamiz que presenta una multiplicidad de aberturas de paso que se extienden
del lado superior al lado posterior. Para configurar un relieve en el lado superior se remueven zonas o aberturas situadas
mas profundas conforme a un motivo deseado de modo quimico por corrosién o mediante radiacion laser. El cuerpo de
tamiz, que esta provisto de una multiplicidad de aberturas de paso, puede estar hecho en este caso basicamente de
materiales no metalicos, como por ejemplo, plastico, ceramica, materiales de resinas o lacas naturales, apropiados para
la configuracion de elementos superficiales estables, materiales compuestos o una combinacion de ellos, no obstante,
aqui soélo se describe en detalle la fabricacién de cuerpos de tamiz de metal, como niquel, cobre o aluminio o aleaciones
de ellos.

Por el documento US 2008/0193790 A1 se conoce un tambor tamizador que sirve para la fabricacion de no tejidos
mediante un procedimiento de compactacion por chorro de liquido. El tambor tamizador presenta en este caso en su lado
superior, sobre el que se aplica el material fibroso, zonas o aberturas situadas mas profundas cuyos contornos se
corresponden con un motivo deseado. El tambor tamizador se fabrica galvanicamente en este caso en dos fases. En una
primera fase se genera un tamiz portador con una multiplicidad de aberturas de paso. Tras conseguir el espesor deseado
luego se aumenta el espesor del tambor tamizador en una segunda fase sdlo alli donde deben existir zonas de relieve, de
modo que se originan zonas o aberturas situadas mas profundas de un relieve. En este caso las paredes de las aberturas
del relieve estan inclinadas ligeramente hacia fuera.

Por el documento DE 10 2007 059 794 A1 se conoce un procedimiento para la fabricacién de una plantilla de serigrafia,
en el que a partir de un sustrato portador metalico se labran depresiones del lado posterior de la rasqueta a fin de generar
una red portadora. En el lado posterior del sustrato se labra luego la estructura a imprimir mediante otras depresiones, de
modo que en los puntos en los que se encuentran los frontales de las depresiones de los dos lados en el cuerpo de
plantilla forman aberturas para el producto tamizado pastoso. La fabricacion de la plantilla se realiza en este caso
mediante microcorrosion o ablacion laser.

Por el documento NL 1 012 100 C2 se conoce una plantilla de serigrafia, en la que en un soporte con un espesor de
aproximadamente 0,3 mm estan previstas aberturas de impresion asi como escotaduras. Una parte de las aberturas de
impresion se extienden en este caso del lado posterior o de rasqueta del soporte hasta el lado frontal. Otras de las
aberturas de impresién desembocan en el fondo de una de las escotaduras, de modo que éstas se abastecen con tinta a
través de una multiplicidad de aberturas de impresion. Ademas, estan previstas aberturas de impresion que solo estan
asignadas a una escotadura. Para la fabricacion de esta plantilla de serigrafia conocida, las aberturas de impresion y
escotaduras se configuran mediante radiacion laser. El soporte puede estar hecho en este caso de los mas diferentes
materiales plasticos, a los que se afiaden arena, carbono, aluminio o vidrio a fin de reducir los costes o modificar las
propiedades fisicas. También pueden estar previstos laminados de dos 0 mas capas de plastico diferentes. Ademas, es
posible prever el soporte en el lado de la rasqueta con un recubrimiento metalico.

Por el documento EP 0 913 730 A1 se conoce otro procedimiento para la fabricacion de una plantilla de serigrafia, en el
que un cilindro tamizador delgado esta provisto de una capa de laca fotosensible. La capa de laca fotosensible puede
presentar una superficie ondulada o una superficie plana. Para la estructuracion de la capa de laca fotosensible segun el
motivo se aplica una capa cobertora que se estructura luego segun el motivo con la ayuda de un rayo laser. A
continuacién se realiza una exposicion de gran superficie de la capa de laca fotosensible que se desarrolla a continuacion
para retirar, segun el tipo de laca fotosensible empleada, las zonas expuestas o no expuestas para la fabricacion de las
aberturas de la plantilla de serigrafia a partir de las aberturas del tamiz.

No obstante, procedimientos de fabricacion semejantes permiten sdlo alturas de relieve limitadas. En el caso de plantillas
galvanicas es desventajoso ademas que las aberturas de paso siempre cada vez se estrechen mas con espesor creciente,
lo que limita aun mas las alturas del relieve.

Partiendo de ello, la invencion tiene el objetivo de proporcionar otro procedimiento para la fabricacion de plantillas, asi
como de plantillas mejoradas, que permita alturas de relieve mayores y por consiguiente libertad de configuracion
ampliada para el motivo a aplicar.

Este objetivo se resuelve segun la invencion mediante el procedimiento segun la reivindicacion y la plantilla segun la
reivindicacion 10. Configuraciones y ampliaciones ventajosas de la invencion se describen en las reivindicaciones
dependientes.
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Segun la invencion se fabrica asi una plantilla a partir de un cuerpo de plantilla por remocion de material para la formacién
del relieve mediante radiacion laser o de plasma, que presenta una capa de relieve de material no metalico. En este caso
se prevén aberturas de paso al menos en la zona del fondo de las aberturas del relieve.

Mediante la remocién directa del material de la capa de relieve se pueden obtener sin mas, segun el caso de aplicacion y
espesor de la capa de relieve, profundidades de relieve de uno a varios milimetros. El uso de la radiacién laser o de
plasma, en particular de radiacion laser o de plasma de densidad de energia elevada, produce una gran libertad de
configuracion de las plantillas con motivos para las aplicaciones mas diferentes. En particular se mejora la libertad de
configuracion para el disefio de los motivos deseados, dado que mediante el uso de la radiacion para la estructuracion de
las plantillas se pueden prever los mas diferentes materiales para las plantillas.

Segun la invencion se proporciona asi un cuerpo de plantilla que presenta una capa de relieve, que en particular no esta
perforada, de un material no metalico y, en el lado posterior de la capa de relieve, como capa portadora perforada un
tamiz metalico, a continuacion el material de la capa de relieve se remueve segun el motivo mediante la radiacion laser o
de plasma para la configuracion de la pluralidad de aberturas del relieve, formandose las aberturas de paso previstas al
menos en la zona de fondo de las aberturas del relieve, las cuales se extienden hacia un lado posterior opuesto al lado
superior, mediante liberacion al menos parcial de las aberturas en la capa portadora mediante radiacion laser o de
plasma.

En este caso las aberturas de paso en la zona de fondo de las aberturas del relieve se liberan por remocién completa de la
capa de relieve.

La configuracion o liberacion de las aberturas de paso mediante la radiacion laser o de plasma tiene la ventaja de que
todo el mecanizado del cuerpo de plantilla se puede realizar en una o varias etapas en una y la misma estacion de
mecanizado.

Ademas, si es necesario es posible, como por ejemplo, en la compactacion por chorro de agua de materiales fibrosos o
no tejidos, que en una zona de meseta fuera de las aberturas del relieve se introduzcan aberturas o perforaciones que no
forman motivos mediante radiacion laser en la capa de relieve, las cuales son congruentes con las aberturas de la capa
portadora para formar las aberturas de paso. No obstante, también es posible configurar las aberturas y perforaciones que
no forman motivos de modo que se diferencien en forma, tamafio y/o disposicion de las aberturas de la capa portadora.
De esta manera se puede configurar diferentemente la permeabilidad de la plantilla en diferentes plantillas o zonas de
motivos para favorecer asi la formacion de motivos.

Las posibilidades de variacion dentro de los motivos se aumenta aun mas cuando el material de la capa de relieve se
remueve mediante radiacion laser también fuera de las aberturas, de modo que las zonas de meseta fuera de las
aberturas del relieve presentan alturas diferentes, en este caso, como también en el caso de alturas de meseta iguales, las
paredes de las aberturas se pueden inclinar, achaflanar, redondear o escalonar en forma de escalera hacia la zona de
meseta circundante durante la configuracion de las aberturas, lo que se realiza convenientemente por modulacion de la
densidad de potencia de radiacion.

Ademas, la superficie de las zonas de meseta fuera de las aberturas se puede proveer de una microestructura regular,
aleatoria o pseudo aleatoria.

Ademas, la superficie de las zonas de meseta o toda la superficie liberada de la capa de relieve se puede proveer de un
revestimiento que esta hecho preferentemente de metal o teflones apropiados, a fin de adaptar las propiedades
superficiales a la finalidad de uso deseada. Revestimientos semejantes se pueden aplicar de multiples maneras, en
particular quimicamente, galvanicamente, por técnicas de pulverizacion o impresion.

Una plantilla segun la invencién presenta asi al menos una capa de relieve de material no metalico, en cuyo lado superior
esta configurado un relieve con una multiplicidad de aberturas cuyos contornos se corresponden con un motivo deseado
asi como, en el lado posterior de la capa de relieve, como capa portadora perforada un tamiz metalico, las cuales se
extienden hacia un lado posterior opuesto al lado superior, y las cuales estan liberadas al menos parcialmente en la zona
de fondo de las aberturas del relieve.

Si la capa de relieve en una zona de meseta fuera de las aberturas del relieve presenta aberturas de paso o perforaciones
que no forman motivos y que estan incorporadas mediante radiacion laser, entonces es conveniente que éstas sean
congruentes con las aberturas de la capa portadora.

Pero también es posible que las aberturas de paso o perforaciones que no forman motivos se diferencien en forma,
tamafrio y/o disposicion de las aberturas de la capa portadora.

Una ampliacién de la invencién se destaca porque el tamiz metalico esta fabricado galvanicamente.
Si en lugar de un tamiz metalico galvanizado se usa un tamiz metalico de tejido de alambre, entonces es ventajoso que
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éste esté provisto de un revestimiento superficial galvanico. No obstante, también se puede plantear usar un tamiz de
acero Nirosta. No obstante, el tamiz metalico es especialmente estable en el caso de un revestimiento superficial, lo que
es ventajoso en una solicitaciéon a compresion.

Para aumentar aun mas las posibilidades de configuracion de los motivos esta previsto en una configuracion ventajosa de
la invencién, que las zonas de meseta fuera de las aberturas del relieve presenten diferentes alturas, pudiendo estar
inclinadas, achaflanadas o escalonadas en forma de escalera las paredes de las aberturas hacia la zona de meseta
circundante, como en el caso de plantillas con motivos con altura de meseta uniforme.

Para adaptar las propiedades superficiales de la plantilla a la finalidad de uso correspondiente, esta previsto que la
superficie de las zonas de meseta fuera de las aberturas esté provista de una microestructura regular, aleatoria o pseudo
aleatoria, y/o que la superficie de las zonas de meseta o toda la superficie liberada de la capa del relieve esté provista de
un revestimiento.

La invencion se explica mas en detalle a continuacion mediante los ejemplos de realizacién representados en el dibujo.
Muestran:

Figura 1 una seccion esquematica a través de una plantilla que sélo esta perforada en la zona de fondo de las
aberturas de un relieve;

Figura 2 una seccidon esquematica a través de una plantilla segun la invencion, en la que esta configurada una capa
de relieve sobre una capa portadora que solo esta perforada en la zona de fondo de las aberturas del relieve, es
decir, esta provista de aberturas de paso;

Figura 3 una vista en planta esquematica de una plantilla segun la invencion segun la figura 1 6 2;

Figura 4 una seccién esquematica a través de una plantilla segun la invencioén similar a la figura 2, en la que la capa
portante esta configurada como tamiz y esta perforada sobre toda su superficie;

Figura 5 una seccion esquematica a través de una plantilla segun la invencion similar a la figura 4, en la que se han
dejado partes de la capa de relieve en la zona de fondo de las aberturas de relieve;

Figura 6 una seccion esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 4, en la que las
zonas de meseta fuera de las aberturas presentan diferentes alturas;

Figura 7 una seccidon esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 4, en la que esta
estructurada la superficie de las zonas de meseta fuera de las aberturas del relieve;

Figura 8 diferentes secciones esquematicas en la zona de los bordes de las aberturas del relieve;

Figura 9 una seccién esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 4, en la que esta
revestida la superficie de las mesetas;

Figura 10 una seccion esquematica a través de una plantilla segun la invencion similar a la figura 4 6 9, en la que
esta revestida toda la superficie del relieve;

Figura 11 una seccion esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 7, en la que esta
revestida toda la superficie del relieve;

Figura 12 una secciéon esquematica a través de una plantilla segun la invencion similar a la figura 4, en la que
también en la regién de meseta estan configurados agujeros de paso o perforaciones que se alinean con las
aberturas de paso o perforaciones de la capa portante;

Figura 13 una seccién esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 12, en la que esta
estructurada la superficie de las mesetas;

Figura 14 una seccién esquematica a través de una plantilla segun la invencién similar a la figura 13, en la que esta
revestida toda la superficie del relieve;

Figura 15 una vista en planta esquematica de una plantilla segun la invencion segun las figuras 12 a 14;

Figura 16 una seccion esquematica a través de una plantilla segun la invencion similar a la figura 12, en la que no
obstante las perforaciones o agujeros de paso en la capa de relieve se diferencian en la forma, tamafio y/o
disposicién de las aberturas de paso o perforaciones de la capa portante; y

Figura 17 una vista en planta esquematica de una zona de motivo de una plantilla segun la invencion segun la figura
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16.
En las diferentes figuras del dibujo los elementos correspondientes unos a otros se proveen de las mismas referencias.

Segun esta representado en la figura 1, una plantilla que esta configurada como placa parcialmente perforada o como
cilindro, presenta un cuerpo de plantilla 10 que puede estar configurado en forma de placa o en forma de cilindro, que
presenta una capa de relieve 11 en la que estan configuradas escotaduras o aberturas 12 cuyos contornos se
corresponden con un motivo deseado. En la zona de fondo 13 de las aberturas 20 esta prevista una seccién de capa
portadora 11’ del cuerpo de plantilla 10 con perforaciones o aberturas de paso 14, que permiten un paso de aire o liquido
segun el campo de aplicacion de la plantilla.

Un ambito de aplicacion principal de la plantilla segun la invencién es la compactacion por chorro de liquido de telas de
fibras en la fabricacion de no tejidos que se proveen de motivos en forma de relieve. Las aberturas 12 o depresiones en el
cuerpo de plantilla se corresponden en este caso con el motivo a grabar al no tejido.

Pero la plantilla segun la invencién también se puede usar en la impresion aleatoria donde la plantilla esta configurada
luego como cilindro en cuyo interior se aplica el vacio. Las aberturas 12 se pueden llenar luego con producto a granel, es
decir, con granulado o pellets pequefios, que se mantienen en las aberturas 12 debido al vacio aplicado en el interior de la
plantilla cilindrica. Con la ayuda de un diafragma interior se pueden separar luego las aberturas de paso 14 del vacio alli
donde se debe entregar el producto a granel sobre un sustrato a imprimir en el procedimiento de impresion aleatoria.

La plantilla segun la invencion se puede usar también como placa de impresion o cilindro de impresion en la serigrafia, en
particular alli donde se deben imprimir grandes cantidades de encargos de sustratos absorbentes, como por ejemplo,
tejidos o alfombras. En este caso la tinta se presiona a través de las aberturas de paso 14 en la zona de fondo 13 de las
aberturas 12 a éstas y luego se transfiere desde éstas sobre el sustrato.

Para conseguir en este caso una proteccion frente al desgaste contra las fuerzas de rasquetas, es conveniente que el
cuerpo de plantilla 10, segun esta representado en al figura 2, presente una capa portadora 15 separada hecha de metal
y, segun se muestra ulteriormente en la figura 4, esté configurada en particular como tamiz metalico.

Ademas, la perforacion y grabado de las laminas es posible gracias a una plantilla cilindrica, cuando ésta presenta un
relieve y un acabado superficial correspondiente, segun se puede fabricar segun la invenciéon de manera sencilla.

Para la fabricacion de una plantilla segun la invencién se proporciona en primer lugar un cuerpo de plantilla 10 que esta
configurado como placa o cilindro. La plantilla 10 se compone en este caso de una capa de relieve 11 continua que esta
dispuesta sobre una capa portadora 15 situada opuesta a su lado superior 10'.

La capa de relieve esta hecha en este caso de un material no metalico, por ejemplo, de un polimero sintético o natural,
goma, goma dura u otros materiales vulcanizados, ceramica o siliconas apropiadas. Para la capa portadora 15 son
apropiados metales. Junto a las capas metalicas perforadas son apropiadas como capa portadora 15, en particular
tamices metalicos de niquel, cobre u otros metales que pueden estar fabricados galvanicamente, o que estan
configurados como tejido de alambre. En el caso de materiales compuestos semejantes la capa de relieve no metalica se
conecta cohesivamente con la capa portadora 15 metalica a fin de conseguir el cuerpo de plantilla 10 configurado como
cuerpo de capa.

Bajo el uso de la radiacion, en particular de la radiacion laser o de plasma se remueve luego el material de la capa de
relieve para formar el relieve deseado con las aberturas 12 y las zonas de meseta 16 situadas fuera de las aberturas 12.
Después la configuracion del relieve o durante la configuracion del relieve, las aberturas de paso 14 en la zona de fondo
13 de las aberturas 12 se fabrican luego en la seccion de capa portadora 11’ o la capa portadora 15 (véase figura 2)
igualmente por remocion correspondiente de material.

Si, segun se muestra en la figura 4, se usa un tamiz como capa portadora 15, entonces las aberturas de paso 14 se
forman por las aberturas del tamiz. En este caso solo es necesario liberar las aberturas de tamiz correspondientes.

Si, segun se muestra en la figura 5, a pesar del uso de una capa portadora 15 se deja material de la capa de relieve 11 en
la zona de fondo 13 de las aberturas 12 a fin de obtener, por ejemplo, en zonas de meseta 16 estrechas una mayor
estabilidad y adherencia de la capa de relieve 11 en la zona de las pequefias mesetas, entonces las aberturas de tamiz
correspondientes se forman por configuracion de aberturas de paso 14’ en la capa de relieve para conseguir las aberturas
de paso 14.

S al usar un tamiz de tejido de alambre se libera la capa de relieve en la zona de las aberturas, entonces es conveniente
que el tejido de alambre esté revestido galvanicamente para alisar respectivamente el tamiz en la zona de cruce de los
hilos.

Segun esta representado en la figura 6, a partir de la capa de relieve 11 se pueden fabricar relieves para motivos
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cualesquiera, pudiendo estar previstas en particular las zonas de meseta 16 de la capa de relieve 11 fuera de las
aberturas 12 con alturas diferentes. Las zonas de meseta 16 de diferente altura se pueden conseguir en este caso, por
ejemplo, porque la remocion de material se realiza en diferentes etapas unas tras otras, o porque mediante la modulacion
de la potencia laser o de plasma se seleccion la densidad de energia para la remocion de material mayor o menor segun
si las aberturas o mesetas se deben configurar de menor altura o mayor altura.

Mediante la modulacion de la potencia de radiacion también se pueden fabricar, segun esta representado en la figura 8,
transiciones de borde redondeadas y/o inclinadas y/o escalonadas entre las mesetas y las aberturas. Para fabricar bordes
afilados (bordes en angulo recto) se conecta la potencia de 0 inmediatamente al valor deseado. En el caso de bordes
redondeados se varia la potencia conforme a la forma de borde deseada en funcion de la avance del rayo de la radiacion.

Segun el caso de aplicacion el lado superior 10’ del cuerpo de plantilla 10 también puede estar provisto de una estructura
superficial adicional, segun se muestra en la figura 7. La estructura superficial se puede configurar en este caso durante la
fabricacion de la capa de relieve 11 mediante procedimientos apropiados, o se puede generar durante la remocién de
material para la formacion del relieve mediante la radiacion laser o de plasma. Mientras que en la figura 7 esta
representada una microestructura que esta configurada aleatoriamente segun altura y tamario lateral, también pueden
estar previstas microestructuras regulares segun se usan en particular para el grabado y perforacion de laminas.

Segun esta representado en las figuras 9 a 10, el lado superior de la capa de relieve 11, es decir, sélo sus zonas de
meseta o toda la superficie liberada de la capa de relieve 11 y eventualmente de la capa portadora 15, puede estar
provisto de un revestimiento 17. El revestimiento 17 puede ser en este caso una metalizacién que se ha aplicado
quimicamente, galvanicamente o por técnicas de pulverizacion. Si el revestimiento 17 sdlo se desea sobre el lado superior
de las zonas de meseta 16, segun se muestra en la figura 9, entonces éste también se puede aplicar por técnicas de
impresion.

Si el revestimiento 17 también se prevé en la zona de fondo 13, entonces es necesaria a continuacién una liberacién de la
abertura de paso 14 en la capa portadora 15. Si de forma similar a como en la figura 1 6 2 esta prevista una seccion de
capa portadora 11 no perforada o una capa portadora 15 no perforada, entonces las aberturas de paso 14 se deben
fabricar después de la configuracion del revestimiento 17.

Los ejemplos de realizacion descritos hasta ahora se refieren a plantillas en las que las zonas de meseta 16 fuera de las
aberturas 12 no presentan perforaciones o aberturas de paso, segun esta representado en la vista en planta de la figura 3.

Pero también es posible, segun el caso de aplicaciéon y tamafio lateral de las zonas de meseta, proveer éstas igualmente
con perforaciones o aberturas de paso 18, segun esta representado en las figuras 12 a 15. Las perforaciones o aberturas
de paso 18 se pueden fabricar en este caso en los ejemplos de realizacion segun las figuras 12 6 13 simultaneamente con
las aberturas 12 o en etapas de trabajo por separado. En la plantilla mostrada en la figura 14 con un revestimiento 17
sobre la superficie se deben configurar las perforaciones o aberturas de paso 18, no obstante, en una etapa del
procedimiento por separado después de la aplicacion del revestimiento.

Segun se muestra en las figuras 12 a 15, las aberturas de paso 18 en la capa de relieve 11 estan alineadas con las
aberturas en la capa portadora 15 en forma de tamiz. Durante la fabricacion la capa de relieve 11 ya puede estar prevista
de forma perforada y configurarse con la capa portadora 15 en forma de tamiz, de modo que las aberturas de paso 18
estén alineadas entre si en la capa de relieve 11y la capa portadora 15. No obstante, también es posible conectar entre si
en primer lugar una capa de relieve 11 no perforada y la capa de soporte 15 y luego generar las aberturas de paso 18 que
se extienden a través de ambas capas. Esto es posible, por ejemplo, mediante la radiacion laser, radiacion de plasma, un
chorro de agua o mecanicamente, en particular mediante perforacion.

No obstante, también es posible que sean diferentes entre si la densidad (nimero por unidad de superficie), distribucion y
tamafio lateral de las perforaciones o aberturas de paso 18 en las zonas de motivo o de meseta 16 de la capa de relieve
11 y/o de las aberturas en la capa portadora, en tanto que cada vez una parte de las aberturas en la capa de relieve 11y
en la capa portadora 15 presentan zonas de superposicion entre si.

Por ejemplo, la fig. 17 en la capa portadora 15 muestra una disposicion en forma de matriz de aberturas 12 de tamafio
lateral diferente, mientras que las aberturas de paso 18 estan dispuestas en forma de panel de abeja en la capa de relieve
11.

Mediante el uso de la radiacion laser o de plasma con diferente densidad de energia se pueden configurar segun la
invencion relieves a voluntad segun el motivo en secciones no metalicas de cuerpos base de plantilla, asi como
perforaciones o aberturas de paso, segun sean necesarios, por ejemplo, en la compactacion por chorros de agua de no
tejidos. La invencion permite en este caso en particular grandes profundidades de relieve en el rango de 2, 3 o mas
milimetros que no se pueden obtener con las técnicas convencionales.

La radiacién de plasma se usa en este caso para estructuras burdas, mientras que mediante la radiacion laser se pueden
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fabricar estructuras finas y mas finas, en particular, bordes de grabado mas limpios con forma deseada. En este caso es
conveniente en particular en la configuracion de estructuras finas y mas finas que la superficie de las plantillas esté

revestida, es decir, metalizada o provista con teflones o similares, a fin de conseguir acabados superficiales determinados
ylo proteger la superficie frente al desgaste.
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REIVINDICACIONES

1.- Procedimiento para la fabricaciéon de una plantila que en su lado superior presente un relieve (11) con una
multiplicidad de aberturas (12) cuyos contornos se corresponden con un motivo deseado, con las etapas siguientes:

- facilitacion de un cuerpo de plantilla (10) que presenta una capa de relieve (11) de material no metalico y, en el lado
posterior de la capa de relieve (11), como capa portante (15) perforada un tamiz metalico, y

- remocioén del material de la capa de relieve (11) segun el motivo mediante radiacion laser o de plasma para la
configuracion de la multiplicidad de aberturas (12) del relieve, en el que las aberturas de paso (14), previstas al
menos en la zona de fondo (13) de las aberturas (12) del relieve y que se extienden hacia un lado posterior opuesto
al lado superior, se forman mediante liberacién al menos parcial de las aberturas (14) en la capa portante (15)
mediante radiacion laser o de plasma.

2.- Procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que las aberturas de paso (14) en la zona de fondo (13) de las aberturas
(12) del relieve se liberan por remocién completa de la capa de relieve (11).

3.- Procedimiento segun la reivindicacion 1 6 2, en el que para la configuracion de las aberturas de paso (14), en la zona
de meseta (16) fuera de las aberturas (12) del relieve se introducen aberturas o perforaciones que no forman motivos
mediante radiacion laser en la capa de relieve (11), las cuales son congruentes con las aberturas (14) de la capa portante
(15) o se diferencian en forma, tamafio y/o disposicién de las aberturas (14) de la capa portante (15).

4 .- Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el material de la capa de relieve (11) se
remueve mediante radiacion laser también fuera de las aberturas (12), de modo que las zonas de meseta (16) fuera de las
aberturas (12) del relieve presentan diferentes alturas.

5.- Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las paredes de las aberturas (12) se
inclinan, achaflanan, redondean o escalonan en forma de escalera hacia la zona de meseta (16) circundante durante la
configuracion de las aberturas (12).

6.- Procedimiento segun la reivindicacion 5, en el que las transiciones entre las aberturas (12) y las regiones de meseta
(16) de la capa de relieve (11) se inclinan, achaflanan, redondean o escalonan en forma de escalera por modulacion de la
densidad de potencia de radiacion.

7.- Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la superficie de las zonas de meseta (16)
fuera de las aberturas (12) se provee de una microestructura regular, aleatoria o pseudo aleatoria.

8.- Procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la superficie de las zonas de meseta (16)
o toda la superficie liberada de la capa de relieve (11) se proveen de un revestimiento (17).

9.- Procedimiento segun la reivindicacion 8, en el que el revestimiento (17) estd hecho de metal que se aplica
quimicamente, galvanicamente o por técnicas de pulverizacion o impresion.

10.- Plantilla con un cuerpo de plantilla (10) que presenta al menos una capa de relieve (11) de material no metalico, en
cuyo lado superior esta configurado un relieve con una multiplicidad de aberturas (12) cuyos contornos se corresponden
con un motivo deseado y, en el lado posterior de la capa de relieve (11), como capa portadora (15) perforada un tamiz
metalico cuyas aberturas de paso (14), que se extienden hacia el lado posterior opuesto al lado superior, estan liberadas
al menos parcialmente al menos en la zona de fondo (13) de las aberturas (12) del relieve.

11.- Plantilla segun la reivindicacion 10, en la que la capa de relieve (11) presenta, en una zona de meseta (16) fuera de
las aberturas (12) del relieve, aberturas de paso (18) o perforaciones que no forman motivos, que se incorporan mediante
radiacion laser y las cuales son coherentes con las aberturas (14) de la capa portante (15) o se diferencian en forma,
tamario y/o disposicion de las aberturas (14) de la capa portante (15).

12.- Plantilla segun la reivindicacion 10 u 11, en la que el tamiz metalico se fabrica galvanicamente o esta hecho de tejido
de alambre con un revestimiento superficial galvanico.

13.- Plantilla segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que las zonas de meseta (16) fuera de las
aberturas (12) del relieve presentan diferentes alturas.

14.- Plantilla segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que las paredes de las aberturas (12) estan
inclinadas, achaflanadas, redondeadas o escalonadas en forma de escalera hacia la zona de meseta (16) circundante.

15.- Plantilla segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la superficie de las zonas de meseta (16) fuera
de las aberturas (12) esta provista de una microestructura regular, aleatoria o pseudo aleatoria.
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16.- Plantilla segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que la superficie de las zonas de meseta (16) o
toda la superficie liberada de la capa de relieve (11) esta provista de un revestimiento (17).
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